lepidaspa

Oggetto: Verbale di aggiudicazione per la “RICHIESTA DI OFFERTA PER LA
FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA SIEM” RIF. 2017-007 CIG 704957447F,
pubblicata il 14/04/2017 e con scadenza il 02/05/2017

In riferimento alla procedura di selezione di cui in oggetto sono pervenute le offerte dei

seguenti soggetti:

e TELECOM ITALIA S.P.A., prot. n. 172393/in/rdo del 02/05/2017;

e Business-e S.p.A., prot. n.172395/in/rdo del 02/05/2017.

A seguito della verifica di completezza e regolarita della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti, si procede alla selezione dell’offerta migliore secondo il
parametro di valutazione di cui al Paragrafo 6 “Valutazione delle offerte” della ns.
Richiesta di offerta, Rif. 2017-007.

Si riportano di seguito le offerte Economiche pervenute in ordine di protocollazione:
e TELECOM ITALIA S.P.A., prot. n. 172394/in/rdo del 02/05/2017;

e Business-e S.p.A., prot. n.172396/in/rdo del 02/05/2017;

Di seguito si riporta la valutazione e la graduatoria delle offerte economiche pervenute.

PARTECIPANTE PARAMETRO PUNTEGGIO IN GRADUATORIA
XX CENTESIMI
TELECOM ITALIA 111,450 100,00 1
S.P.A.
Business-e S.p.A. 129,000 86,40 2

Risulta pertanto Aggiudicatario della Richiesta di Offerta in oggetto TELECOM ITALIA

S.P.A.

Lepida S.p.A.

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna

Tel. +390516338800 - Fax +390519525156

e-mail: segreteria@lepida.it

Il Direttore Generale
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)
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